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摘要(译)

本发明提供一种OLED显示面板封装方法，在OLED基板上沉积无机薄
膜，在无机薄膜上沉积阻挡膜，在发光区域上覆盖无机薄膜的阻挡膜，
以及暴露无机薄膜在所述引线区上，蚀刻未被所述阻挡膜覆盖的所述无
机薄膜部分，得到与所述薄膜封装层对应的无机阻挡层;本发明利用阻挡
膜对无机薄膜进行蚀刻，得到图案化的无机阻挡层，不使用掩模，使掩
模板和薄膜结构造成的静电损坏问题和掩模撕裂引起的颗粒问题可以避
免OLED基板分离过程，提高无机屏障的可靠性，节省掩模成本。
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